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投资者关系活动

主要内容介绍

一、董事长致辞

非常感谢各位莅临华润微 2025 年半年度业绩说明会。首

先，我就 2025 年上半年的整体经营情况向大家逐一汇报。在

营收方面，上半年公司实现营业收入 52.18 亿元，同比增长

9.62%；其中二季度实现 28.63 亿元，同比增长 8.28%，环比增

长 21.61%。在利润方面，上半年归属于母公司所有者的净利润

3.39 亿元，同比增长 20.85%；其中二季度 2.56 亿元，同比增

长 3.42%，环比增长 207.12%。整体来看，公司两大核心财务指

标均保持同比与环比的稳健增长，反映出公司盈利能力和成长

质量的持续提升。

全球半导体行业呈现出显著的结构性增长与市场分化，核

心增长动能来源于人工智能（AI）驱动的高性能计算和数据中

心需求的持续增长。公司积极把握产业机遇，围绕人工智能领

域深度布局，在端侧 AI 方面，重点聚焦消费电子、汽车电子，

并积极拓展至工业机器人、人形机器人等前沿场景。在云端 AI

方面，致力于为服务器电源提供高性能的功率器件解决方案。





利用率稳步提升，8月份已实现满载。二是深圳 12 吋产线，90nm

平台多颗产品已导入并实现量产，55/40nm 产品也在同步验证

中。三是先进功率封测基地，聚焦汽车电子、工业控制等高端

应用领域，扩展先进封测能力与服务覆盖范围，产能利用率在

80%以上，同比好于去年。四是高端掩模项目，销售额同比大幅

增长 40%，重点支持 90nm 及以下高端节点，已成功建立了 55nm

工艺节点的研发能力，为高端市场产品设计与制造提供了关键

技术保障。

问题二：请问公司氮化镓产品的布局？在服务器电源、机器人

目前的进展？

答：公司氮化镓产品同时布局 D-MODE、E-MODE 两种工艺路线。

今年 5月外延中心正式通线，并计划向更大规模加速爬坡。公

司氮化镓已实现全电压覆盖，产品系列丰富，主要面向消费电

子、汽车电子、通讯设施、数据中心四大领域。目前，在网通

领域、全球 TV 和显示屏已成为氮化镓头部供应商。

服务器电源领域，公司产品已覆盖传统服务器及 AI 服务器电源

应用，并实现规模化量产；机器人领域已在送样验证中。

问题三：请问公司产品是否有涨价以及未来是否有可能涨价？
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问题四：请问公司与长电科技有哪些业务协同？

答：华润微与长电科技同属华润集团科技及新兴产业板块，是

集团在半导体产业链中的重要布局。长电科技作为全球领先的

封装测试代工企业，重点聚焦于先进封装技术；而华润微作为

IDM 经营模式的企业，封装测试业务以满足自身需求为主，主

要围绕模块级封装、晶圆级封装、功率器件框架级封装以及面

板级封装等工艺展开。

双方在业务上具有协同基础和互补性，公司部分 12 吋先进产品

在研发阶段会与长电科技开展合作，利用其在先进封装方面的

技术能力进行产品验证与试样。但这部分业务占比较小。未来

双方将基于战略和市场需求，持续探索更多深度协同的可能。

问题五：请问公司如何看待服务器中功率器件的量价空间？

答：从市场规模和增长预期来看，一方面，服务器市场正处于

高速增长阶段。主要云服务提供商正在积极加大云服务与 AI

基础设施的资本支出；另一方面，随着 AI 服务器算力不断升级，

对电源功率的要求也日益提高，推动功率半导体产品向高耐压、

大电流方向发展，进一步带动了电源管理芯片的市场需求与技

术升级。

针对 AI 服务器电源市场，公司目前已实现 SGT MOS、SJ MOS、

SiC MOS 和 GaN 产品的批量供应。此外，超百颗包括中低压、

高压、特种器件及第三代半导体等适用于服务器领域的新产品

正处于研发阶段，公司在 AI 领域的增长空间与增速有望进一步

扩大。

问题六：请问公司在 AI 算力领域布局的优势？

答：公司的核心优势体现在以下几个方面：一是具备规模化制



造能力和丰富的产品系列，拥有覆盖广泛的销售与技术支持渠

道；二是在服务高端客户方面积累了丰富经验，能够深入理解

客户需求并提供高附加值的产品解决方案；三是具备先进的封

装技术能力，可满足客户贴片化的封装需求，为客户提供先进

封装的产品，如 QDPAK、TOLT、TOLL、Source Down 、DSC DFN5*6

等封装形式。

问题七：请问公司在传感器领域的未来布局？

答：随着人工智能应用的深化，公司将持续加大对高端传感器

全系列产品的战略投入。目前重点布局的产品包括陀螺仪、温

湿度传感器、CMOS 传感器和光耦传感器等，致力于拓展健康监

测、智能汽车、智能交通等多个前沿应用场景，以应对市场对

高性能传感器日益增长的需求。公司也将成立专门的传感器事

业群，系统推进产品研发与市场拓展。

问题八：在 China for china 的情况下，目前有看到海外的厂

商产能向我们转移吗？

答：当前海外企业更加注重与中国本土供应链的合作，公司正

积极承接此类订单，在封装测试、晶圆制造等领域做业务拓展。

附件清单（如有） 无

日期 2025 年 8 月


